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El phaser da un aueve impulso a la técnica de unidn
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de plasma continuo que callenta la pleza a unir a la
temperatira necesaria, mientras que el phaser mxl genera
un rricrorrayn de plasma por impulsos (arco voltaco) en un
mdximo de 30 miksegqundos, slendo |a zona afectada por gl
calor minima v semejante a la del laser

Con la tecnologia de plasma se funde cada uno de los
metales

Al aportar constantemente energla a una materia se
nerementa su temperatura y por ko general se transtorma
el estada liguido en gaseoso, Continuando el aporte de
energla se incrementa |4 energia cinética junto con la
temperatura del gas rasta la disocacdn de las moléoulas
en Atomos y luego en wones deé carga positiva y negativa,
Esta mezcla de particulas neutras, postivas y negativas se
genomina plasma y debido a su alta femperatura posee una
gran capacdad de conductibilidad térmica

Lo campos eléctrcos y magniéticos influyen Bclmente en
los plasmas y por lo tanto se guian optmamente. Gracias
asu alto contervdo de energia, los plasmas hacen posibles
otros procesos no realizables de igual manera con olros

matenales. Estas propiedades comerten al plasma en una
herramignta extremadamente flexible y eficente en mu-
thas técnicas. Por ejemplo, conocemos e proced imiento de
corte por chorm de plasma de chapa con grosores de entre
0.5 mm ¥ 16 mm, I3 soldadura de plasma con grosores del
material de base entre 0,05 mm y 20 mm, @ recubrimiento

por plasma, la mecanzacdn de matenales dures par plasma
y ¢l procedhmiento corrosiva mediante plasma
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Dependipndo dal gas de plasma generado v de la energla
aponada se alcanzan temperaturas de entre 20000 K v
50,000 K. Con esta energla termica del arco voltaco se

funde todo metal conocido hasta subbmado parcalmente

Sin efectos secundarios

Al elaborar o arreglar coranas, puentes o protesis remoables
&5 NECEsATo Ciear umones estables v sequras antre |ay mas
peguefas partes de distinta naturaleza, Aplicando la ctada
tecnologla con arco voltaico en la umdn de aleacones no
e producen los hakituales problemas de la soldadura con
soplete. Las maguinas de soldadura empleadas en el sector
e la pratess dental son el laser y el phaser ma1. Estas sirven
para unir metales de forma individualizada. El protiésico

El phaser mx1 es un sistema de soldadura por

microimpulsos

Une todo tipo de aleaciones y el titanio
Diferentes programas predeterminados

Ajuste individual de la potencia y duracion del

impulsos

Control exacto del diametro y profundidad del punto

soldado

Precision absoluta gracias al contacto previo del

objeto con el electrodo

Flujo de argan guiado garantizando optimos

resultados con minimo consumo

Disefio compacto, manejo seguro y sin pedal
El microscopio de 20 aumentos se puede ademas

utilizar para el trabajo diario

+ El phaser mx1: funcional, estético y sin mantenimiento

Homogeneidad, seguridad y biocompatibilidad con phaser mx1
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Para la elaboracion de estruciuras para prolesis parnciales se

emplean aleaciones de croma cobalto molibdeno gue

destacan por su alta estabilidad v buena resistencia a la
oorrosion, Precsamente en esios ‘_i||r s de metales, la lecnica

de soldadura es de extracrdinaia importanca ¥ clararente
preterible a la soldadura con soplete, mucha mas laborio

L
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Prevenir eficientemente las alergias
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Hasta hace algunos afdas fue necesano unir los alsnbres de
sleaciones de cromo cobalto v de niguel con soldaduras a
base e arg v arn blanco v e anginaron tanto orocesos

aulrmices coma electraliticos. Los componentes d
calidad se disuehien y se depasitan en el cuerpo, Sobre todo,
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Nueva técnica de unidn para el titanlo
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